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2 Loten

Loten ist ein thermisches Verfahren zum stoffschiiissigen
Fiigen und Beschichten von Werkstoffen, wobei eine
fliissige Phase durch Schmelzen eines Lotes (Schmelz-
I6ten) oder durch Diffusion an den Grenzflachen (Dif-
fusionsloten) entsteht.

Die Solidustemperatur der Grundwerkstoffe wird nicht
erreicht.

3.3 Bindemitte!

Bindemittel ist ein Stoff, mit dem pulverformige Lote
derart gebunden werden, dal} sie als Paste an der LOt-
stelle angebracht oder zu Lotformteilen verarbeitet wer-
den konnen.

3.4 Lotstopmittel

L.otstopmittel ist ein Stoff, der ein unerwiinschtes Aus-
breiten von geschmolzenem Lot verhindert.

3.5 Lotatmosphire
3.5.1 Reduzierendes Schutzgas

3 Stoffe
Reduzierendes Schutzgas ist ein Gas, das durch hohe
R 3.1 Lot Affinitat zu Sauerstoff Oxide reduziert.
§ SEEL Lot ist eine als Zusatzwerkstoff zum Loten geeignete
3. o5 Legierung oder ein reines Metall (siehe DIN 1707, 3.5.2 Inertes Schutzgas
5= §§ DIN 8512, DIN 8513 Teil 1 bis Teil 3) in Form von Inf:rtes Schutzgas ist ein Gas, das eine Bildung von Oxiden
sh 5 z.B. Drahten, Stiben, Blechen, Bandern, Stangen, Pul- wahrend des Lotprozesses ausreichend verhindert.
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4 Begriffe des Lotablaufes
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Fir das Loten charakteristische Temperaturen und Zeiten.

4.1 Charakteristische Temperaturen
4.1.1 Schmelzbereich des Lotes

Schmeizbereich eines Lotes ist der Temperaturbereich
vom Beginn des Schmelzens (Solidustemperatur) bis zur
vollstandigen Verflissigung (Liguidustemperatur).

4.1.2 Arbeitstemperatur

Arbeitstemperatur ist die niedrigste Oberflachentempe-
ratur an der Lotstelle, bei der das Lot benetzt oder sich
durch Grenzfiachendiffusion eine fliissige Phase bildet.
Beim Anwenden geeigneter FluRmittel ist sie eine vom
Lot abhédngige Konstante.

4.1.3 Lottemperatur

Lottemperatur ist die beim Loten an der Lotstelle herr-
schende Temperatur.

Sie liegt oberhalb der Arbeitstemperatur.

4.1.4 Durchwiarmtemperatur

Durchwarmtemperatur ist die Temperatur, bei der die
Lotteile gleichmaflig durchwérmt werden. Sie liegt unter
der Solidustemperatur des Lotes.

4.1.5 Wirktemperaturen

4.1.5.1 Untere Wirktemperatur

Untere Wirktemperatur ist die Temperatur, bei der die
Wirkung der FluBmittel und Loétatmosphiren einsetzt.
4.1.5.2 Obere Wirktemperatur

Obere Wirktemperatur ist die Temperatur, bei der die
Wirkung der FluBmittel endet.

4.1.5.3 Wirktemperaturbereich

Wirktemperaturbereich ist der durch die untere und
durch die obere Wirktemperatur begrenzte Temperatur-
bereich,

4.2 Charakteristische Zeiten

4.2.1 Lotzeit

Die Lotzeit ist die Zeitspanne von Beginn des Aufwiér-
mens des Lotes bis zur Erstarrung.

4.2.2 Aufwirmzeit

Aufwarmzeit ist die Zeitspanne, in der die Loéttempera-
tur erreicht wird. Sie enthalt Durchwéarmzeiten und kann
Entgasungszeiten und andere enthalten.

4.2.3 Durchwirmazeit

Durchwarmzeit ist die Zeitspanne, in der die zu I6tenden
Teile auf Durchwirmtemperatur gehalten werden.

4.2.4 Haltezeit

Haltezeit ist die Zeitspanne, in der die Lotstelle auf Lot-
temperatur gehalten wird.

4.2.5 Abkiihlzeit

Abkiihizeit ist die Zeitspanne, in der die Lotstelle von
der Lottemperatur abkihit. Sie kann Zeiten fiir die
Warmenachbehandlung des geléteten Bauteiles enthalten.

4.2.6 Gesamtzeit

Gesamtzeit ist die Zeitspanne, die sich aus Aufwirm-,
Halte- und Abkihlzeit zusammensetzt.

4.2.7 Wirkzeit

Wirkzeit ist die Zeitspanne, lber die ein FluBmittel
wihrend des Lotens wirksam bleibt. Sie ist verfahrens-
abhangig.

5 Begriffe der
Lotausbreitung und Spaltfiillung
5.1 Benetzen

Benetzen ist in der Léttechnik das irreversible Ausbreiten
eines geschmolzenen Lotes auf der Werkstoffoberflache.

5.2 Entnetzen

Entnetzen ist in der Lottechnik das Zusammenziehen
eines vorher auf der Oberfldche ausgebreiteten geschmol-
zenen Lotes.

5.3 FlieBweg

FlieBweg ist der Weg, den das geschmolzene Lot von der
Lotansatzstelle ausgehend zuriicklegt.

5.4 Kapillarer Fiilldruck

Kapillarer Fiilldruck ist der Druck, der das geschmolzene
Lot auch entgegen der Schwerkraft in den Lotspalt
treibt,

5.5 Fiillgrad

Fiillgrad ist der prozentuale Anteil des mit erstarrtem
Lot gefiillten Lotnahtvolumens.

5.6 Bindevorgang

Bindevorgang ist der Vorgang, bei dem durch metallur-
gische Reaktion zwischen fliissiger Phase und festem
Grundwerkstoff eine Bindung entsteht.
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